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Restorasyon yontemlerini degistirir.

Dogrudan ve dolayli restorasyonlarda kullanilan malzemelerle
uyumlu hizli ve kolay ¢ adimda, cesitli dental materyalleri
baglayan tek SELF-CURE universal adeziv.

Isikla sertlestirmeye (light-cure) ihtiya¢c duymadan, ylzeyi
hazirlayin, tamamlayici primerleri ve aktivatorleri kullanin veya
asamalar arasinda bekleyin.

Karnistir ----- Uygula ----- Kurumaya Birak ----- Hepsi bu!

Uygulama suresi

>

sadece
Db Kullanici Dostu 1@ Universal @ Gulvenilir
* SELF-CURED: Isikla sertlestirme ¢ Seramik, zirkon ve metal * Dis yuzeylerinde (mine ve dentin)
gerektirmez. protez malzemelerle uyumiu. ylksek adezyon.
* Uygulama sonrasi ¢ Isikla ve self-curing ve dual-curing * Protez malzemelerde
beklemeniz gerekmez. kompozit malzemelerle uyumlu. yliksek adezyon.
* Aktivator veya primer * Etching teknikleri ile uyumlu. * Tokuyama tarafindan
gerektirmez. tasarlanan yenilikgi

teknoloji

ONCEKI NESIL TOKUYAMA UNIVERSAL BOND’dan Farki

Saklama kosulu
» Oda sicakhdinda saklanabilir (O - 25°C /32 - 77°F).

Bond B’nin hacmi azaltildi

¢ Tokuyama Universal Bond II'nin Bond B hacmi 4ml’dir

(Tokuyama UNIVERSAL BOND ic¢in 5ml).

¢ Bir damlanin hacmi “Bond A: Bond B =1: 0.8” olarak ayarlanmistir.

Renk Degisimi

e Sivinin dogdru ve etkili karistigr gozle goéralir bicimde ;

dogrulanabilir. Urintn dogru ve etkili sekilde karistigini
yesil rengi gdrerek teyit edebilirsiniz.




Adezyon Mekanizmalari

BoSE Technology, “platform” icin anahtar
teknolojidir ve “Isikla sertlestirme (light-cure)”
gerektirmez.

BoS€E

Technology

» Borate self-cure teknolojisi (BoSE), iyi bir depolama kararhiligina sahip kimyasal polimerizasyon
baslaticisidir.Bu kimyasal polimerizasyon, fotopolimerizasyon sistemleriyle ayni badlama kuvvetine
sahiptir.

* BoSE Technology, asidik kosullar altinda yliksek katalitik aktivite sergiledigi icin, bir benzoil
peroksit/amin sistemi olan geleneksel kimyasal polimerizasyon baslaticisindan Gstindur.

» Kompozit rezin gibi rezin malzemelere temas ettiginde, polimerizasyonun ilerlemesi ve adeziv ara
ylUzeyindeki (Contact Cure) isiklama sonrasinda ince bonding katman olusur.

» Asidik kosullar altindaki yUksek aktivite, self-curing rezin malzemelerinin yani sira light-curing ve
dual-curing tipi rezin malzemeleriyle de kullaniimasini mdmkun kilar.

“BoSE Teknolojisi” sistemi, uzun sire renk stabilitesini garantiler!

3D-SR monomer (Tokuyama patentli), dentinin kalsiyum iyonlari ile (¢ boyutlu
capraz baglanma meydana getirir. Diger monomerlerle kopolimerlesen benzersiz
SR monomer teknolojimiz sayesinde ylUksek adeziv kuvveti elde ettik.

10-MDP, 3D-SR monomerinin bir parcasi olarak kullaniimistir ve diste adeziv tabaka
olusumuna katkida bulunur.

3D-SR
monomer

Ayrica disin yani sira degerli olmayan metal ve zirkon adezivine de katki saglar.
) DiS * ZIRKON « ALUMINA « DEGERLi OLMAYAN METAL

MTU-6’nIn tiourasil grubundaki sulfur atomu, dederli metalle (kovalent bag) ile
etkilesime girer ve ayrica metakril grubu, dentalcurable malzemelerdeki monomerlerle
kopolimerize olur.

) DEGERLI METAL

Yeni silan birlestirme ajani y-MPTES, geleneksel olana goére (y-MPS),
sisede daha stabildir, adezyon etkisi uzun stre devam eder.

Rézin ‘Kérﬁp'ozit.
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Bonding katmarfi 7um Bonding katmaNi 7pm Bonding katmani 8um Bonding * 8um
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SELF-ETCH / DENTIN SELF-ETCH / ENAMEL TOTAL-ETCH / DENTIN TOTAL-ETCH / ENAMEL
X 3.000 X 5.000 X 5.000* X 5.000*



